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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE 

Ventes et cessions

385 199 906 RCS Vienne. 
SAIP.
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Capital : 150000.00 EUR.
Adresse : 9, Chemin De la Jaconne, Zac des Platières, 38670 Chasse-sur-Rhône.
Oppositions : Art. L.236-14 du code de commerce.
Commentaires : AVIS DE PROJET DE FUSION Aux termes d'un acte sous seing privé du 17 novembre 2023, la 
société SAIP et la société COMAPLEX, Société par Actions Simplifiée au capital de 81 000 euros, dont le siège est 
9 Chemin de la Jaconne, Zac des Platières 38670 Chasse-sur-Rhône, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Vienne sous le numéro 385 394 176, ont établi le projet de leur fusion par voie d'absorption de la 
société SAIP par la société COMAPLEX. La société SAIP fera apport à la société COMAPLEX, de la totalité de son 
actif, soit 1 233 035 euros, moyennant la prise en charge par celle-ci de la totalité de son passif, soit 829 051 euros, 
la valeur nette des apports s'élevant à 403 984 euros. La fusion sera réalisée à la date de son approbation par 
l’associé unique de la société INGEPLAST (449 712 462 RCS Vienne), associée unique et Présidente de la société 
COMAPLEX. Conformément à l’article L.236-3, II du Code de commerce, les sociétés SAIP et COMAPLEX étant 
sous contrôle commun de la société INGEPLAST (449 712 462 RCS Vienne), il ne sera procédé à aucune 
augmentation de capital et aucun rapport d'échange n'a été déterminé. Conformément à l'article L. 236-6 du Code 
de commerce, le projet de fusion a été déposé : - Pour la Société SAIP au greffe du Tribunal de commerce de 
Vienne en date du 20 novembre 2023. - Pour la Société COMAPLEX au greffe du Tribunal de commerce de Vienne 
en date du 20 novembre 2023..
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